
Advanced Packaging von 
Halbleitern in der 
Automobilelektronik
29/09/2026 Der entscheidende Faktor für Rechenleistung und Zentralisierung im Fahrzeug 

Advanced Semiconductor Packaging ist längst mehr als nur ein nachgelagerter Schritt in der 
Halbleiterfertigung. Mit den steigenden Anforderungen moderner Fahrerassistenzsysteme und 
autonomer Fahrfunktionen werden Bandbreite, Wärmemanagement und Systemintegration zu 
entscheidenden Leistungsfaktoren. Damit entwickelt sich Advanced Packaging zu einer 
Schlüsseltechnologie für hohe Rechenleistung, Energieeffizienz und softwaredefinierte 
Fahrzeugarchitekturen.

Das Strategy Paper von Porsche Consulting zeigt, warum die Zukunft der Fahrzeugelektronik nicht allein 
vom Chipdesign bestimmt wird. Es beleuchtet die technologischen, wirtschaftlichen und strategischen 
Auswirkungen moderner Packaging-Technologien für OEMs, Tier-1-Zulieferer und 
Halbleiterunternehmen. Im Fokus stehen die steigenden Anforderungen an die Rechenleistung, neue 



Chiplet-Architekturen sowie die Maßnahmen, die Unternehmen ergreifen müssen, um 
Leistungsfähigkeit, Resilienz und Wertschöpfung in der nächsten Generation der Fahrzeugelektronik 
nachhaltig zu sichern.

Das Strategy Paper in voller Länge lesen: Advanced Semiconductor Packaging in Automotive 
Electronics
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